
 
 
 

Materialbeschaffung für die Bestückung von Leiterplatten 

Neben den bei unserem Partner im Haus vorhandenen Materialien führen wir die komplette Materialbeschaffung zur Durchführung 
eines Auftrags durch. Hierzu verwenden wir ein aktuelles Warenwirtschaftsystem der Firma Sage. Dies gewährleistet einen 
kompletten Informationsfluss durch den Fertigungsprozess. 

  
  
Auch     schwierig    zu    beschaffende    Bauelemente   können   von   uns  in Übersee 
bezogen werden. Bei  abgekündigten  Materialien  setzen wir auf  verschiedene    Chip   
Broker    um    einen    entsprechenden    Auftrag    zur    Zufriedenheit   des    Kunden 
durchführen  zu  können.  Für  Esatzmaterialien  stehen wir mit unserer  Erfahrung zur 
Verfügung. Redesigns führen wir im schlimmsten Fall ebenso durch.  
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